
半導體製程技術與元件設計 
 

 

 

    本書以一元件設計及製程工程師之觀點來寫作，編排章節與一般市面半導體

相關書籍不同，共約三百餘頁，主要以半導體元件設計理念與相關半導體工程觀

點為內容。適合讀者包括半導體等相關高科技產業的新進人員，以及對半導體產

業有興趣的學生和社會人士使用。本書的產生，有些是我在 IC 產業界累積的觀

察心得，有些是我教學與學生討論激盪所產生的結論，有些則是我閱讀國內外籍

的心得，我希望這些觀點，能夠帶給讀者一些幫助。  

  本書內含十一個章節，將半導體的製造技術分為前段製程與後段製程，以製

造理想元件作為論述之重點，配合相關製程來敘述如何整合為架構，並詳述各製

程相關模組所扮演的角色，以及如何做好所需之相關設備與製程需求。本書儘量

以半導體製造實務上面臨之困難與可能解決方法來說明，讓學員能夠充分了解目

前半導體製造技術之發展趨勢，提昇讀者閱讀的興趣，也可提供半導體工程師作

為一參考手冊。  
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  本書是以製程工程師之觀點來敘述半導體製程技術與元件設計流程之理

念，目的在提供初學者與欲踏進半導體行業的人士一入門與進修的參考書，也可

作為一般學校學子修習半導體技術之教材。  
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